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Notes, Cautions, and Warnings

g NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of
your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if
instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal
injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerVault are trademarks of Dell Inc.;
Intel and Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Microsoft and Windows are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation
in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.

Regulatory Model E13S Series

May 2010 P/N W13ND Rev. A01



Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cable(s)

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and secure
the cable to the bracket using the provided strap. Plug the other end of the
power cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such as
an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Turning On the System

fu )

2

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators

should light.
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Installing the Optional Bezel

Q

Install the bezel (optional).

Supported Operating System

Your system is preinstalled with Microsoft® Windows® Storage Server 2008 (x64)
Edition.

g NOTE: For the latest information on supported operating systems,
see support.dell.com.
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Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with
your system. Warranty information may be included within this document or
as a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes
how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com/manuals.

*  Any media that ships with your system that provides documentation
and tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software,
system updates, and system components that you purchased
with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does
not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers
comprehensive hardware training and certification. See dell.com/training for
more information. This service may not be offered in all locations.
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NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this
document in compliance with the requirements of the official Mexican

standards (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Model number: E13S Series
Supply voltage: 100-240 V CA
Frequency: 50/60 Hz

Current consumption:  7.5-4.0 A

Technical Specifications

Processor

Processor type Two Intel® Xeon® processors 5500
or 5600 series

Expansion Bus

Bus type PCI Express Generation 2
Expansion slots using riser cards
NOTE: Depending on the configuration, your system may have either riser 1 or riser 2.

Riser 1 Slot 1: PCle x4, half-length, full-height
Slot 2: PCle x4, full-length, full-height
Slot 3: PCle x8, half-length, full-height
OR Slot 4: PCle x4, internal slot for integrated card

NOTE: All four slots are x8 connectors.

Riser 2 Slot 1: PCle x16, full-length, full-height
Slot 2: PCle x4, internal for integrated card

NOTE: A General Purpose Computation on
Graphics Processing Units (GPGPU) optimized
configuration is available on riser 2.
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Memory

Architecture 1066 or 1333 MHz DDRS3 registered or
unbuffered Error Correcting Code (ECC)
DIMMs

Memory module sockets Eight 240-pin

Memory module capacities 1 GB, 2 GB, 4 GB, or 8§ GB

Minimum RAM 1 GB with a single processor
(one DIMM per processor)

Maximum RAM 64 GB (8 GB dual- and quad-rank DIMMs)

Drives

Hard drives Up to twelve 3.5-inch or 2.5-inch,

hot-swappable SAS, SATA, or SSD drives and
up to two cabled 2.5-inch SAS drives

Optical drive External USB DVD-ROM
Connectors
Back
NIC Two RJ-45 (for integrated 1 GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video
Video type Matrox G200, integrated in the BMC
Video memory 8 MB
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Power

AC power supply (per power supply)

Wattage
Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush current

Batteries

System battery

750 W (optional redundant power supply)
100-240 VAC, autoranging, 50-60 Hz
2450 BTU/hr maximum

Under typical line conditions and over the
entire system ambient operating range,
the inrush current may reach 55 A per
power supply for 10 ms or less.

CR 2032 3.0-V Lithium coin cell

Physical

Height 8.67 cm (3.42 inches)
Width 44.52 ¢cm (17.53 inches)
Depth 66.46 cm (26.17 inches)

Weight (maximum configuration)

Weight (empty)

29.0 kg (63.8 Ibs)
15.85 kg (34.87 Ibs)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
Operating
Storage

10

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour
NOTE: For altitudes above 2950 ft,

the maximum operating temperature is
derated 1°F/550 ft.

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with a
maximum temperature gradation

of 20°C per hour
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Environmental (continued)

Relative humidity

Operating

Storage
Maximum vibration

Operating

Storage
Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating

Storage
Airborne Contaminant Level

Class

20% to 80% (noncondensing) with
a maximum humidity gradation

of 10% per hour
5% to 95% (noncondensing)

0.26 G at 5-350 Hz for 15 min
1.54 G at 10-250 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on each side of the system) of
31 G for 2.6 ms in the operational orientation

Six consecutively executed shock pulses

in the positive and negative x, y, and z axes
(one pulse on cach side of the system)

of 71 G for up to 2 ms

16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 ft,
the maximum operating temperature
is derated 1°F/550 ft.

~16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985
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Poznamky a upozornéni

g POZNAMKA: POZNAMKA oznaCuje ddleZité informace, které pomahaji lepSimu vyuZiti
pocitace.

A UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni hardwaru nebo
ztraty dat v pfipadé nedodrZeni pokynii.

A VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencidlni nebezpeéi poskozeni majetku,
tirazu nebo smrti.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.
© 2010 Dell Inc. V8echna préava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je piisné zakazana.

Ochranné zndmky pouZzité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerVault jsou ochranné znamky
spolec¢nosti Dell Inc.; Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation
ve Spojenych statech americkych a dalSich zemich. Microsoft a Windows jsou bud’ ochranné znamky
nebo registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalSich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dalsi ochranné znamky a obchodni ndzvy s odkazem na
spolecnosti vlastnici tyto zndmky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spolecnost Dell Inc. neméa
vlastnické zajmy vici ochrannym zndmkam a obchodnim nézvim jinym nez svym vlastnim.

Regulaéni model série E13S

Kvéten 2010 €. dilu W13ND Rev. A01



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pred provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte bezpe&nostni
pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucdsti.

Sestavte kolejni¢ky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich
pokynt a pokynt k instalaci do stojanu dodanych se systémem.
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte kldvesnici, my$ a monitor (volitelné).

Konektory na zadni stran¢ systému maji ikony zndzortiujici, ktery kabel se ma
piipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby $rouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotaZeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pfipojeni napdjecich kabeli

Pripojte napdjeci kabely k systému, a pokud pouZivite monitor, piipojte napdject
kabel také k monitoru.
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Zajisténi napajecich kabeli

Ohnéte napdjeci kabel systému do smycky, jak je zndzornéno na obrazku, a
piipevnéte jej dodanou péskou k drzdku. Poté zasuiite druhy konec napdjeciho
kabelu do uzemnéné elektrické zdsuvky nebo jej ptipojte k samostatnému zdroji
napdjeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného napdjeni (UPS) nebo jednotce
rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému
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Stisknéte vypina¢ na systému a na monitoru. Indikdtory napdjeni by se mély
rozsvitit.
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Instalace volitelného celniho krytu

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).

Podporovany operacni systém

V4 systém md predinstalovan operacni systém Microsoft® Windows® Storage
Server 2008 (x64) Edition.

na webu support.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpeénosti a pfedpisech, které byly
dodany se systémem. Informace o zaruce jsou soucasti tohoto dokumentu nebo
jsou priloZeny samostatné.

*  Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  Pfirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkeich systému a
popisuje feseni problém se systémem a instalaci nebo vymeénu
komponent. Tento dokument je k dispozici online na adrese
support.dell.com/manuals.
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*  Média dodand se systémem obsahuji dokumentaci a ndstroje pro

konfiguraci a spravu systému. Mohou byt doddna naptiklad média tykajici

se opera¢niho systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a

komponent zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vidy nejprve zkontrolujte a proctéte aktualizace uvedené na adrese

support.dell.com/manuals, protoZe tyto aktualizace ¢asto nahrazuji informace v
ostatnich dokumentech.

Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupt popsanych v této piiru¢ce nebo nepracuje-li

systém podle o¢ekdvdni, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru. Spole¢nost

Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni $kolenti a certifikaci. Dalsi
informace naleznete na webovych strankach dell.com/training. Tato sluzba

nemusi byt nabizena ve viech regionech.

Informace NOM (pouze Mexiko)

K zatizeni popsanému v tomto dokumentu se vztahuji v souladu s pozadavky

oficidlni mexické normy NOM ndsledujici informace:

Dovozce:

Cislo modelu:
Napdjeci napéti:

Frekvence:

Spotieba proudu:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Série E13S

100-240 V st

50/60 Hz

7,540 A

Zacindme se systémem
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Technické udaje

Procesor

Typ procesoru

Dva procesory série Intel® Xeon® 5500
nebo 5600

RozSifovaci shérnice

Typ sbérnice

Roz§itovac sloty k pouziti
rozsifovacich karet

PCI Express 2. generace

POZNAMKA: V zévislosti na konfiguraci bude systém vybaven rozsifovaci kartou 1 nebo

rozSifovaci kartou 2.

Rozsitovaci karta 1

NEBO

Rozsitovaci karta 2

20 | Zatindme se systémem

Slot 1: PCle x4, polovi¢ni délka, plna vyska
Slot 2: PCle x4, plna délka, plnd vyska

Slot 3: PCle x8, polovi¢ni délka, plnd vyska
Slot 4: PCle x4, interni slot pro integrovanou
kartu

POZNAMKA: Viechny &ty sloty majf
konektory x8.

Slot 1: PCle x16, plna délka, plnd vyska

Slot 2: PCle x4, interni pro integrovanou
kartu

POZNAMKA: Na rozsivovaci karts 2 je k dispozici
konfigurace optimalizovand pro provédéni

obecnych vypottl grafickym procesorem
(GPGPU).



Pamét’

Architektura

Sloty pro pamét’ové moduly
Kapacity pamét’ovych moduld

Minimum paméti RAM

Maximum paméti RAM

Pamét’ ové moduly DIMM s taktovaci
frekvenci 1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3,
registrované nebo bez vyrovndvaci paméti,
s ochranou ECC

Osm 240kolikovych
1 GB, 2 GB, 4 GB nebo 8 GB

1 GB s jednim procesorem (1 modul DIMM
pro jeden procesor)

64 GB (dudlni a kvadrdlni moduly DIMM po
8 GB)

Jednotky
Pevné disky Az dvandct 3,5palcovych nebo 2,5palcovych
diskd SAS, SATA nebo SSD vyménitelnych za
provozu a az dva 2,5palcové disky SAS nebo
SSD pfipojené kabelem
Optickd jednotka Externi jednotka USB DVD-ROM
Konektory
Vzadu
Sit’ové Dva konektory RJ-45 (pro integrované sit’ové
karty 1 Gb/s)
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou
16550
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA
Vpiedu
Video 15kolikovy VGA
USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0
Intern{
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
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Video

Typ grafiky

Grafickd pamét’

Karta Matrox G200, integrovand v fadici
BMC

8§ MB

Napajeni

Sttidavy proud (na jeden napdjeci zdroj)

Vykon
Napéti

Odvod tepla

Maximalni ndrazovy proud

Baterie

Systémova baterie

750 W (volitelny zaloZni napdject zdroj)
100-240 V stf., automatické stanoveni
rozsahu, 50-60 Hz

Maximalné 2450 BTU/hod.

V typickych podminkdch napdjeni a v celém
provoznim rozsahu systému mize ndrazovy
proud dosdhnout 55 A na jeden napdjeci zdroj
po dobu 10 ms nebo méné.

Lithium-iontovd knoflikova baterie CR 2032
30V

Rozméry

Vyska 8,67 cm (3,42 palce)
Sttka 44,52 cm (17,53 palce)
Hloubka 66,46 cm (26,17 palce)

Hmotnost (maximdlni konfigurace)

Hmotnost (prazdné)

22 [ Zacindme se systémem
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Prostiedi

POZNAMKA: Dal3i informace o méfenych ddajich prostiedi najdete pro jednotlivé
systémoveé konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni

Skladovaci

Relativni vlhkost

Provozni

Skladovaci
Maximadlni vibrace

Provozni

Skladovaci
Maximalni rdz

Provozni

Skladovaci

Nadmotskd vyska

Provozni

Skladovaci

Uroven znedisténi vzduchu

Tiida

10 az 35 °C s maximdlnim ndrdstem teploty o

10 °C za hodinu

POZNAMKA: V nadmofskych vikéch nad
900 metrd je maximdlni provozni teplota snizena o
1 °C na kaZdych 300 metrd.

-40 az 65 °C s maximalnim ndrtstem teploty
0 20 °C za hodinu

20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
nértstem vlhkosti 0 10 % za hodinu

5 a7 95 % (bez kondenzace)

0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 15 minut
1,54 g pti 10-250 Hz po dobu 15 minut

Jeden rdzovy impuls v kladné ose z (jeden
impuls na kazdé strané systému) o sile 31 G
v délce do 2,6 ms v provozni orientaci

Sest po sobé jdoucich razovych impuls v
kladné i zdporné ose x, y a z (jeden impuls na
kazdé stran¢ systému) o sile 71 G v délce do
2 ms

-16a73 048 m

POZNAMKA: v nadmoiskych vy$kach nad 900
metrt je maximalni provozni teplota snizena 0 1 °C
na kazdych 300 metrd.

-16 a7z 10 600 m

G2 nebo nizsi dle normy ISA-S71.04-1985
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Remarques, précautions et avertissements

g REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

A PRECAUTION : une PRECAUTION vous avertit d'un risque d’endommagement du
matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque
d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations que contient ce document sont sujettes & modification sans préavis.
© 2010 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque maniére que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerVault sont des marques de
Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres
pays. Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence aux
entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérét
propriétaire vis-a-vis des marques et des noms de marque autres que les siens.

Modele réglementaire de série E13S

Mai 2010 N/P W13ND Rév. A01



Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant d'exécuter la procédure ci-dessous, lisez les
consignes de sécurité fournies avec le systeme.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.

Guide de mise enroute | 27



Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Aidez-vous des icones des connecteurs situés a l'arriere du systéme pour savoir
ou insérer chaque cible. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le
connecteur du cible du moniteur, s'il en est équipé.

Branchement du ou des cables d'alimentation

,!
L5805e

Connectez le ou les cibles d'alimentation au systéme et, si vous utilisez un
moniteur, connectez son cible d'alimentation a celui-ci.
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Fixation du ou des cables d'alimentation

Faites une boucle comme indiqué dans l'llustration, puis fixez-le a 'aide de la
sangle fournie. Branchez ensuite l'autre extrémité du cable d'alimentation sur
une prise secteur mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(telle qu'un onduleur ou une unité de distribution de I'alimentation).

Mise sous tension du systeme

fu )

2

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation s'allument.
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Installation du cadre en option

Installez le cadre (si nécessaire).

Systeme d'exploitation pris en charge

Microsoft® Windows® Storage Server 2008 Edition Standard x64 est préinstallé
sur votre systéme.

g REMARQUE : pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site support dell.com.
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Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : voir les informations sur la sécurité et les réglementations
fournies avec votre systeme. Les informations sur la garantie se trouvent dans ce
document ou dans un document distinct.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer le
systéme dans un rack.

*  Le Manuel du propriétaire du matériel présente les fonctionnalités du
systéme et contient des informations de dépannage du systeme ct des
instructions d'installation ou de remplacement des composants du
systeme. Il est disponible en ligne sur le site support.dell.com/manuals.

* Tous les supports fournis avec le systéme contiennent de la documentation
et des outils permettant de configurer et de gérer le systeme, notamment
les supports du systéme d'exploitation, du logiciel de gestion du systéme,
des mises a jour systeme et des composants systéme que vous avez achetés
avec le systeme.

Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises & jour sont disponibles sur le site
support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent
souvent les informations contenues dans les autres documents.

Obtention d'une assistance technique

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le
systéme ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware
Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre une formation
exhaustive et une certification sur le matériel. Consultez dell.com/training
pour de plus amples informations. Ce service n'est disponible que dans
certains pays.
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Informations NOM (Mexique uniquement)

Les informations suivantes, relatives au périphérique décrit dans ce

document, sont fournies conformément aux exigences de la Norme Officielle
Mexicaine (NOM) :

Importateur : Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numéro de modele : Série E13S
Tension d'alimentation : 100-240 V CA
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation électrique : 7,540 A

Caractéristiques techniques

Processeur

Type de processeur Deux processeurs Intel® Xeon® de série 5500
ou 5600

Bus d'extension

Type de bus PCI Express 2e génération

Logements d'extension dotés de
cartes de montage

REMARQUE : en fonction de sa configuration, le systéme peut étre doté de la carte de
montage 1 ou 2.
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Bus d'extension (suite)

Carte de montage 1

ou

Carte de montage 2

Logement 1 : PCle x4, demi-longueur, pleine
hauteur

Logement 2 : PCle x4, pleine longueur, pleine
hauteur

Logement 3 : PCle x§, demi-longueur, pleine
hauteur

Logement 4 : PCle x4, emplacement interne
pour carte intégrée

REMARQUE : les quatre logements sont dotés
de connecteurs de type x8.

Logement 1 : PCle x16, pleine longueur,
pleine hauteur

Logement 2 : PCle x4, interne pour carte
intégrée

REMARQUE : une configuration optimisée
pour le calcul générique sur un processeur
graphique (GPGPU, General Purpose
Computation on Graphics Processing Units) est
disponible sur la carte de montage 2.

Mémoire

Architecture

Connecteurs de barrettes de mémoire
Capacité des barrettes de mémoire
RAM minimale

RAM maximale

Barrettes DIMM ECC (code de correction
d'erreur) DDR3 1066 ou 1333 MHz inscrites

ou sans tampon
Huit de 240 broches
1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go

1 Go avec un seul processeur (1 barrette
DIMM par processeur)

64 Go (DIMM de 8 Go a deux ou quatre
rangées de connexion)

Lecteurs

Disques durs

Lecteur optique

Jusqu'a douze lecteurs SAS, SATA ou SSD de
3,5 ou 2,5 pouces, échangeables a chaud et
jusqu'a deux lecteurs SAS de 2,5 pouces avec
cable

Un lecteur de DVD-ROM USB externe
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Connecteurs

Arriere

Carte réseau (NIC)

Deux connecteurs RJ-45 (pour cartes réscau
intégrées de 1 Go)

Série Un connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
Avant
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
USB Un connecteur a 4 broches, compatible
USB 2.0
Interne
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0
Vidéo

Type de vidéo

Mémoire vidéo

Matrox G200, intégré au controleur BMC
8§ Mo

Alimentation

Bloc d'alimentation secteur (sclon la tension en vigueur)

Puissance
Tension

Dissipation thermique
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750 W (bloc d'alimentation redondant en
option)
100-240 VAC, 50-60 Hz, avec sélection

automatique de la tension

2450 BTU/h maximum



Alimentation (suite)

Courant d'appel maximal

Piles

Pile du systeme

Dans des conditions de lignes typiques et
dans toute la gamme ambiante de
fonctionnement du systeme, l'appel de
courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum de

10 ms.

Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V)

Caractéristiques physiques

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (configuration maximale)

Poids (a vide)

8,67 cm (3,42 pouces)
44,52 cm (17,53 pouces)
66,46 cm (26,17 pouces)
29 kg (63,8 livres)

15,85 kg (34,87 livres)

Environnement

REMARQUE : pour des informations supplémentaires sur les mesures
environnementales liées aux différentes configurations du systeme, voir
www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Entreposage

De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) avec un
gradient thermique maximal de 10 °C par
heure

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a

900 metres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1 °F) tous les 168 métres (550 pieds).

De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F) avec un
gradient thermique maximal de 20 °C par
heure
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Environnement (suite)

Humidité relative

En fonctionnement

Entreposage
Vibrations maximales

En fonctionnement
Entreposage

Choc maximal

En fonctionnement

Entreposage

Altitude

En fonctionnement

Entreposage

Contaminants en suspension dans l'air

Classe
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De 20 a 80 % (sans condensation) avec un
gradient d'humidité maximal de 10 % par
heure

De 5295 % (sans condensation)

0,26 G avec un balayage de 5 4 350 Hz
pendant 15 minutes

1,54 G avec un balayage de 10 a 250 Hz
pendant 15 minutes

Une impulsion de choc de 31 G pendant un
maximum de 2,6 ms sur l'axe z positif (une
impulsion de chaque coté du systeme)

Six chocs conséeutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms en positif et négatif sur les
axes x, y et z (une impulsion de chaque coté
du systeme)

De-162a3 048 m (de -50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : pour les altitudes supérieures &
900 métres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1 °F) tous les 168 métres (550 pieds).

De -16 210 600 m (-50 a 35 000 picds)

G2 ou inféricure selon la norme

ISA-S71.04-1985
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerk-
sam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen konnen.

A VORSICHTSHINWEIS: Hiermit werden Sie auf mégliche Gefahrenquellen hin-
gewiesen, die Hardwareschiden oder Datenverlust zur Folge haben konnen,
wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewie-
sen, die materielle Schaden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur
Folge haben konnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schrift-
liche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und PowerVault sind Marken von Dell Inc.;
Intel und Xeon sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Landern.
Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen L&ndern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Vorschriftenmodell der Reihe E13S

Mai 2010 Teilenr. W13ND Rev. A01



Installation und Konfiguration
A WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte die Sicher-

heitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzel-
nen Komponenten.

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems im
Rack zuniichst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und die
Rack-Installationsanleitung.

Handbuch zum Einstieg mit dem System | 39



Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm an (optional).

Die Anschlisse auf der Rickseite des Systems sind mit Symbolen gekennzei-
chnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken Sie
daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels festzu-
ziehen.

AnschlieBen der Netzstromkabel

Verbinden Sie die Netzstromkabel mit dem System sowie gegebenenfalls mit
dem Bildschirm.
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Befestigen der Netzstromkabel

Bilden Sie mit dem Systemnetzstromkabel wie abgebildet eine Schlaufe, und
sichern Sie das Kabel mit dem beigefiigten Band an der Klammer. Verbinden
Sie das andere Ende des Netzstromkabels mit einer geerdeten Steckdose oder
einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromver-
sorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

fo ) ww

2

Dricken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm.
Die Betriebsanzeigen sollten aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Frontverkleidung

Befestigen Sie die Frontverkleidung (optional).

Unterstiitztes Betriebssystem

In Threm System wurde Microsoft® Windows® Storage Server 2008 (x64)
Edition vorinstalliert.

E4 ANMERKUNG: Die neuesten Informationen zu den unterstiitzten Betriebssyste-
men erhalten Sie unter support.dell.com.
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Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriehshestimmungen, die mit
dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen maglicherweise
als separates Dokument beigelegt sein.

* Inder mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Dokumentation ist beschrie-
ben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen iiber System-
funktionen, Fehlerbehebung im System und zum Installieren oder Austau-
schen von Systemkomponenten. Sie finden dieses Dokument online unter
support.dell.com/manuals.

* Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumenta-
tionen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems,
insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware,
System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten.

E4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktuali-
sierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere Infor-
mationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.

Anfordern von technischer Unterstiitzung

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen kénnen oder
das System sich nicht wie erwartet verhilt, nehmen Sie das Hardware-Benut-
zerhandbuch zur Hand. Dell™ bietet umfangreiche Hardware-Schulungen und
Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfigung.
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NOM-Informationen (nur fiir Mexiko)

Die folgenden Informationen bezichen sich auf das in diesem Dokument
beschriebene Gerit und entsprechen den mexikanischen Normen (NOM):

Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Modellnummer: E13S Reihe

Netzspannung: 100-240 V Wechselspannung
Frequenz: 50/60 Hz

Stromaufnahme: 7,5-4,0 A

Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Zwei Intel® Xeon®-Prozessor der Reihe 5500 oder 5600

Erweiterungsbus

Bustyp PCI-Express 2. Generation

Erweiterungssteckplitze
tiber Riserkarten

ANMERKUNG: Je nach Konfiguration ist das System mit Riser 1 oder Riser 2

ausgestattet.
Riser 1 Steckplatz 1: PCle x4, halbe Baulinge, volle Bauhohe
Steckplatz 2: PCle x4, volle Baulinge, volle Bauhshe
Steckplatz 3: PCle x8, halbe Baulinge, volle Bauhéhe
ODER Steckplatz 4: PCle x4, interner Steckplatz fiir integrierte Karte
ANMERKUNG: Alle vier Steckplitze sind mit x8-
Riser 2 Anschliissen ausgestattet.

Steckplatz 1: PCle x16, volle Bauliinge, volle Bauhshe
Steckplatz 2: PCle x4, intern fiir integrierte Karte

ANMERKUNG: Eine GPGPU-optimierte Konfiguration
(General Purpose Computation on Graphics Processing Units)
ist an Riser 2 verfiigbar.
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Speicher

Architektur

Speichermodulsockel
Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)

RAM (Maximum)

Registrierte oder ungepufferte DDR3-DIMM-
Module mit 1066 oder 1333 MHz

und Error Correcting Code (ECC)
DIMM-Module

Achtmal 240-polig
1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB

1 GB mit einem Einzelprozessor
(1 DIMM pro Prozessor)

64 GB (Zweifach- und Vierfach-DIMM-
Module mit 8 GB)

Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Bis zu zwolf hot-swap-fihige SAS-, SATA- oder
SSD-Laufwerke (3,5 oder 2,5 Zoll) und bis zu
zwel verkabelte SAS-Laufwerke (2,5 Zoll)

Optisches Laufwerk Externes USB-DVD-ROM-Laufwerk
Anschliisse
Riickseite
NIC Zwei RJ-45 (fir integrierte 1-GB-NICs)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Grafik VGA, 15-polig
Vorderseite
Grafik VGA, 15-polig
USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform
Intern
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Grafik
Grafiktyp Matrox G200, integriert im BMC
Grafikspeicher 8§ MB
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Power

Netzstromversorgung (je Netzteil)
Leistung

Spannung

Wiirmeabgabe

Maximaler Einschaltstrom

Batterien

Systembatterie

750 W (optionales redundantes Netzteil)

100-240 V Wechselstrom, autom.
Bereichseinstellung, 50-60 Hz

Maximal 2450 BTU/h

Unter typischen Leitungsbedingungen und
tiber den gesamten Umgebungsbetriebsbe-
reich des Systems kann der Einschaltstrom
55 A pro Netzteil erreichen (iiber einen Zeit-
raum von 10 ms oder weniger).

Lithium-Knopfzelle CR 2032 (3,0 V)

physischer

Héhe 8,67 cm
Breite 4452 cm
Tiefe 66,46 cm
Gewicht (maximale Konfiguration) 29,0 kg
Gewicht (leer) 15,85 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Betrieb

Lagerung

10° bis 35 °C mit einem max. Temperaturgra-
dienten von 10 °C pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Hohen iiber 900 Meter ver-
ringert sich die maximale Betriebstemperatur
um 1 °C/300 m.

—40° bis 65 °C mit einem maximalen Temp-
eraturgradienten von 20 °C pro Stunde
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb

Lagerung

Zulissige Erschiitterung
Betrich
Lagerung

Zulissige StoBeinwirkung

Betrieb

Lagerung

Hohe iiber NN
Betrieb

Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse

20% bis 80% (nicht-kondensierend) mit ei-
nem Anstieg der Luftfeuchtigkeit von
10% pro Stunde

5 bis 95% (nicht kondensierend)

0,26 G bei 5-350 Hz, 15 min. lang
1,54 G bei 10-250 Hz, 15 min lang

Ein Stof von 31 G in der positiven z-Achse
(ein StoB auf jeder Seite des Systems) iiber
cinen Zeitraum von 2,6 ms in der Betriebs-
richtung

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stéfe mit
71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver und
negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof3 auf
jeder Seite des Systems)

—16 bis 3048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter ver-
ringert sich die maximale Betriebstemperatur
um 1 °C/300 m.

—16 bis 10 600 m

G2 oder niedriger gemil ISA-S71.04-1985
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Dell™ PowerVault™
2uoTtniMaTta NX3100

Ta TTpwTa BAMATA YE TO
ouoTnNUa 0ag

MovTéAo KaTd Toug Kavoviopoug: Zeipd E13S

D&LL



2nMEiwon, TPOCOXA Kal TTpoEIdoTtroinon
g ZHMEIQZH: H SHMEIQXH utrodsikvUgl OnUAvTIKEG TTANPOPOPIES TTOU GOG
BonBouv va xpnoiyoTroigite KAAUTEPA TOV UTTOAOYICTH OOG.

/\ MPOZOXH: H MPOZOXH utrodnAwvel SuvNTIKA UAIKK InpId |
atrwAeia dedopévwy, av dev akoAouBouvTal o1 odnyieg.

/\ NMPOEIAOMOIHEH: H MPOEIAOMOIHEH agopd mBavi UAIKA Inuid,
owpaTIKA BAGRN R 8Avaro.

O i po@opieg avToH TOV EYYPAOOV PTOPEL Vo aAAGEOVY YWPIS TPOELdOTTOiNON.
© 2010 Dell Inc. Mg em@oraén Tavrog SikordpaTos.

AToyopedETOL QVGTNPAG 1] OVATAPOYOYT CVTMV TOV VAIK®OV LLE OTOLOVONTOTE TPOTO XWPIG TNV
éyypagn adewa g Dell Inc.

Epmopikd ofjpoe Tov xpnoorotovvat 6To tapdv Keipevo: ) ovoposio Dell, To Aoydtvmo DELL

Ko ovopocio PowerVault givar spmopikd ofpota g Dell Inc. Ot ovoposieg Intel kon Xeon givot

ofpara katatedivra g Intel Corporation otig Hvopéves [olrteieg kot og dhheg xdpec. Otovopooieg
Microsoft kot Windows givat epmopicd ofjpota 1 oijpota katotedévro tmg Microsoft Corporation otig
Hvopéveg [olreieg fi/kar o€ GAAeg yOpES.

AMAOL EUTOPIKA GTLOTOL KO EUTOPIKEG OVOUOGIES LTOPEL VO YPTNCLOTOL0VVTOL GTO POV £YYPOPO
avoEepOLEVa E1TE GTOVS KATOYOVS TOV GNUATOV KOl TOV OVOUAT®V gite 6To mpoiovta Ttovs. H
Dell Inc. maparteiton and kdbe Sikaimpo 6 EUTOPIKE GNUATO KOl EUTOPIKEG OVOLAGIES TPiTMV.

MovTéAo KaTtd Toug Kavoviopoug: Zeipd E13S

Mdiog 2010 P/N W13ND Avab. A01



EykatdoTaon Kal puduion

A MPOEIAOMOIHZH: NpotoU ekTeEAETETE TNV TTAPAKATW S1AdIKACIa,
ouuBouleuBeiTe TIG 08nyieg ao@daAgiag TTou ouvodelouv To CUCTNHA

oag.

AvOoIlyua TG CUCKEUNCTIOG TOU CUCTAHMATOG
Avoi&Te TN GVOKEVOGIN TOV CLGTHATOG GOG KOt AVaYVOPIoTE KAOE avTiKeiEVO.

ZUVOPHOAOYNOTE TIG PAYES KOl EYKATACTNGTE TO GVOTNWO 6€ rack cOpE®Va, e
TG 001 Yiec aoPALEINC KOt TIG 00MYieg eyKoTdoTaoNG 0€ rack mov TapsyovTot 1e
TO GUOTNUA GOG.
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MpoaipeTikd - £UvSeon TTANKTPOAOYiou, TTOVTIKIOU Kal 086vng

Yovdéote 1o TANKTPOAGYL0, TO TTOVTiKL Kot TNV 006V (TpoatpeTiKd).

O1 00peg 670 oW PEPOG TOL CLUGTNUATOG £YOVV EIKOVISLO TOL OTTOTN
VTOJEKVHOVV TO KaAMO10 TOL cuvdéetat og Kabe BOpa. [pémetl va coitete Tig
Bideg (eav vrapyovv) otn Bvpa Kakmdiov g 006vNC.

Z0vdeon Twv KaOAwdiwv Tpopodoaiag

Yuvdéote To(Ta) Kahdoo(a) TPoPodociag TOL GLOTAIOTOS GTO GVGTNUA KO,
€qv ypnoonoteite 006, GLVOEGTE TO KOAMDILO TPOPOd0Giag TnG 00dvNg otV
006vn.
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Aoc@dAion Twv KaAwdiwv Tpopodoaciag

ToAi&te TO KAADILO TPOPOSOGING TOV GLOTHLLOTOSG OGS PAIVETAL GTNV EIKOVOL KoL
GTEPEMOTE TO GTO GTHPLYLLA YPTCULOTOIDVTAS TNV TAPEYOLLEVT TOVidL.
TomoBetote TNV GAAN dKpn TOL KaAmSiov TpoPodociog oe Yelwpévn Tpila N oe
EexmploT YN NAEKTPIKOV PEVUATOG, T.). GE EVE GUGTNILO OOIIAEUTTIG
tpogodociog (UPS) 1 pa povéda dovoung pevpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou cuoTAHATOG

fo )

2 )

[Matote o KOoVUTE Aettovpyiag 6To GuGTNHA Kot TV 006vn. Avéfouv ot
Aoyvieg Aettovpyiog.
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To1ro0£TNnON TNG TTPOAIPETIKAG OTEQPAVNG CUYKPATNONG

TonoBethote T0 TAAIG10 (TPOAPETIKE).

Y1rooTnpI1{ONEVO AEITOUPYIKO CUCTHHO

Y10 ohoTNUd 60g ivar TpogyKateoTUéVO tO Microsoft® Windows® Storage Server
2008 (x64) Edition.

g ZHMEIQZH: Na 1i¢ o Tpdo@areg TTANPOPOPIES OXETIKA HE TO
AEITOUPYIKA CUCTAUATA TTOU UTTOOTNPICOVTaI, ETTIOKEPTEITE TN dlEUBUVON
www.dell.com.
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AAAeG TTANpOYOPIEG TTOU EVOEXETOI VO
XPEIOOTEITE

A MPOEIAOMNOIHZH: Avatpé€re oTIG TTANPOQOPIEG TXETIKA LE TRV
AT @AAEIA KOl TOUG KAVOVIOOUG TTOU £XOUV OTTOOTOAEI JE TO
oUoTnud cag. O1 TTANPOPOPIES yIa TNV EyyUnon evEXETAl VA
ouptrepiAappdvovTtal o€ autd 10 £yypa@o N va atroTeAolv {EXwPIoTO
£yypaq@o.
* H avriotoyn tekunpincn mov cuvodevel T dikn cog Adon yio torofétnon
og rack meptypdet Tov Tpomo TonoHETNoNG TOV CLOTANNTOC Gog o rack.

*  To Eyyeipioro katoyov vAikod TopEyel TANPOPOPIES GYETIKA LIE TO.
YOPOKTNPLOTIKE TOV GUGTNLUTOG KO TEPLYPAPEL TV OVTILETAOTIOT)
TPOPANUATOV TOV GLGTAHATOS COG KOL TNV EYKATACTACT 1] TNV
OVTIKATAOTACT) GUGTATIKOV GTOLEI®V TOL GLGTAATOG. To TapPdV Eyypapo
givar daBéorpo nhektpovikd otny tomobecia support.dell.com/manuals.

*  Toydv diokot CD/DVD 1ov 6uvodehovy 1o GOGTNUE GOG KAt TopEYOLY
TeKUNploon kot epyaieia yio T SHOPPMOT Kot T Stoyeiplon Tov
GLOTALATOS 6OC, OOV GLUTEPIAALBAVOVTAL 1] TEKUNPI®OT KoL TO Epyaieio
Y10 TO AELTOVPYIKO GVOTNLLEL, TO AOYIGUIKO dloyelplong GUGTHLATOC, Ot
EVNUEPDGELS CLOTILLATOG KOt TO, EEUPTALLOTA GLGTHLLATOG TTOV 0YOpAcaTE
poli pe to cvotud coc.

Q ZHMEIQZXZH: EAéyxeTte TTAVTOTE YIa EVNHEPWUEVESG EKOOTEIG TNV
TotroBecia support.dell.com/manuals kai va diaBdeTe TTPWTA TIG
EVNUEPWHEVEG £KDOTEIG €TTEIDN TTOAU OUXVA avTIKOBIOTOUV TIG
TTANPOPOpPieg AANWV eyypPAPWV.

AQyn TeXVIKNG Bonbelag

Edv dev kotavoeite o dtadikacio Tov 0d1nyoD owtod 1 av 10 cOOTNLO OgV
Aetrtovpyel pe Tov avapevopevo Tpomo, ovatpéste 6to Eyyeipioio katdyov vAikod.
H Dell™ mapéyet ohokAnpopévn ekmaidevon kot miotonoinon vikoo. o
TEPIOGOTEPES TANPOYOpPiES, avatpélte otn dievbuvon www.dell.com/training. H
VINPECIQ QVTH EVOEYETAL VO, UMV TIPOCOEPETUL GE OAEG TIC TOTOBEGTEC.
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NMAnpogopiecg NOM (Mbévo yia To MeSIKO)

O TopOoKAT® TANPOPOPIES TAPEYOVTOL Y10 TN CUCKELT] TOV TEPLYPAPOVTUL GTO
TAPOV £YYPOPO COLOMVO, LLE TIC TPOSLUYPOUPES TV EMICTL®V TPOTHTMOV TOV
Me&wov (NOM):
Ewayoyéog: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.E

Ap1Opog povtéhov: Yepa E13S
Téon mopoyngs: 100-240 V CA
Soyvotnra: 50/60 Hz
Katavéiwon 75-40 A
pedLATOC:

Texvikég Trpodiaypa@ég

Eme§epyaocTing

Tonog enelepyaoth Avo enelepyaotég Intel® Xeon® oepag 5500
M 5600

Aiaulog erékTaong

Tomog davrov PCI Express Generation 2

Y7odoyég eméxtaomg (e Kabetn
Kapta (riser)

ZHMEIQZH: Avdahoya pe tn Silopop@war, 1o cUCTNHG 0ag uTTopEi va dIaBETel
TNV KGOeTN KdpTa 1 A TNV KABETN KApTQ 2.
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Aiaulog erékTaong (ouvéxeia)

Kabe kapro (riser) 1

'H

Kabe kapra (riser) 2

Yrodoyn 1: PCle x4, piood pnixovg,
TAPOVG VYOLS

Ymnodoyn 2: PCle x4, mhpovg pikovg,
TAPOVG VYOS

Yrodoyn 3: PCle x8, woov prixovg,
TAPOVG VYOS

Ymodoyn 4: PCle x4, ecoteptkn vwodoyr| yo
EVOOUATOUEVN KAPTOL

ZHMEIQZH: Kai o1 TéooepIg UTTOBOXES
eival BUpeg x8.

Yrodoyn 1: PCle x16, mipovg uiKovg,
TAPOVG VYOS

Yrodoyn 2: PCle x4, ecmtepiki) vrodoyn yio
EVOOUATOUEVT KAPTOL

ZHMEIQZH: v kdBeTn kdpta 2
UTTApXEl BIABETINOG £vag UTTOAOYIOHOG
YEVIKAG XPrionG yia Tn BeATIOTOTTOINUEVN
SlauépPwaon Twv Povadwy eTTegepyaaiag
ypagikwv (GPGPU).

MviAun

Apyitextovikn

Y7odoyég AelTovpytK®OV Hovadmv
pvipmg

XopnTiKdTNnTES HOVAS®OV PVANNG
EXéyiom pvyun RAM

Méyiom pvqun RAM

Movadeg DIMM oto 1066 or 1333 MHz
DDR3, registered 1 unbuffered pe Error
Correcting Code (ECC)

Oktd TV 240 akidwv

1GB,2GB,4GB7®8GB

1 GB pe povo enekepyaoty (éva DIMM
avé ene€epyactn)

64 GB (duthéc 1 tetpamiéc povadeg DIMM
tov 8 GB)
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Movadeg Siokwv

Movdédeg oxkAnpo dickov "Ewg dddexa povades diokav SAS, SATA )
SSD 3,51 2,5 wtodv pe dvvatdtnta cuvOEoNS
€V @pa Aertovpyiog Kot £0G 600 LovEAdes
diokov SAS 2,5 wtedv mov cuvdiovtat HEGH

KoAwdiov
Movdda ontikedv dickmv E&wtepuc povada USB DVD-ROM
Oupeg
[Ticw
Képta dictvov Abo RI-45 (v evompotopéves KapTeg
Socvvdeong diktoov 1 GB)
Yelplokég 9 axidwv, DTE, cupupatéc pe 16550
uUsSB Avo tov 4 akidov, coppatés pe USB 2.0
Kapta ypagidv VGA 15 akidav
Mmnpootd
Kdapta ypapikov VGA 15 akidov
usB Mia tov 4 akidwv, coppati pe USB 2.0
Ecwtepuca
USB Avo tov 4 akidwv, coppatés pe USB 2.0

Kdpta ypa@ikwv

TOmog kdpTag YpopiKav Matrox G200, evoopatopévn oto BMC
Mviun képtog Ypapkov 8 MB
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Tpogodooia

Tpogodocia AC (avéd mapoyr Tpo@odociog)

Ioybg oe watt
Téon
"ExAvon OBeppotmrag

Méyioto pedpa e1opong

Mrnotapieg

Mrnortopio cuoTAHHOTOS

750 W (npoarpetikny epedpikn tpopodocia)
AvtopoOulopevn 100-240 VAC, 50-60 Hz
2450 BTU/hr péywoto

Kdro and tumikcég cuvOnkes ypoung kot endve
and T0 EVPOG TIUMV Agrtovpyiog mepPariovtog
OAOKANPOL TOV GLUGTHLATOG, TO PEVLCL ELGPONG

umopel va. Tpoceyyioet ta 55 A avd avd mapoyr
Tpogodoaiag yio 10 ms 1 Ayotepo.

CR 2032 3,0 V 19vtev Mbiov og oynua
vopiopotog

DuoIKA XAPOKTNPIOTIKA

"Yyog

ITAdrog

Bdabog

Bapog (uéyiot drapdpemon)
Bapog (kevod)

8,67 cm
44,52 cm
66,46 cm
29,0 kg
15,85 kg

XapaKTnpIoTIKA TTEPIBAAAovTog

THMEIQZH: Na smmAéov TTANPOQOPIEG OXETIKA WE TIC TIEPIBAAAOVTIKEG
METPACEIG VIO OUYKEKPIUEVES DIAPOPPWOEIG GUTTHHATOG, ETTIOKEPTEITE TN
d1ebBuvon www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacio

Kot ™ Aertovpyia

Koté v anobkevon

and 10° éog 35°C, pe péytoto pubud petafoing
g Beppokpaciog tovg 10°Clhpa
ZHMEIQZH: MNa uyopeTpo Gvw Twv

900 péTpwyv, N YEYIOTN BepuoKpaaia
AsiToupyiag eEAATTWVETAI OVOPAOTIKG KOTA
7°C avad 168 pétpa.

and -40° £mg 65°C, pe péyioto pubuod petafoing
™m¢ Beppokpaciog 100G 20°C avé dpa
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XapakTnploTikd TrepIBAAAOvTOG (OUuVéxeia)

ZyeTikn vypacia

Koté ™ Aertovpyia

Kot v anodfkevon
Méyiot taldvievon

Katd t Aerrovpyia

Kot v anobfkevon
Méyiotn 66vnon

Koté ™ Aertovpyia

Kot v anobfkevon

Yyoépetpo

Kot ™ Aetrtovpyia

Kot v anobfkevon

Eninedo aepopetapepopevemv pomov

Kotnyopia

20% ¢mg 80% (yowpic copmdkveon) pe péyloto
pvOud petafoing e vypooiog 10% ovd dpo

5% éwg 95% (ywpic cvpmdxvoon)

0,26 G ot0. 5-350 Hz y1a 15 Aentd
1,54 G ota 10-250 Hz yo 15 Aemttd

"Evog maipog d6vnong 6o Betikd tunpe tov

aéova z (évag TaApog og kGOe mAevpd Tov
ovotAuatog) Twv 31 G vy £mg kot 2,6 Ms pog
T1G Katevdivoels Asttovpyiog

"E&1 Swadoyikd extelecpévol maApol S6vnong

670 0eT1Kd Kot apyNTIKd TUH TOV a&OVeV X, Y
Kot Z (évog modpog o€ kGe mAevpd Tov
ovotApatog) Tv 71 G o £og kot 2 ms

amo -16 émg 3.048 pétpa

ZHMEIQXH: MNa uyopeTpo Gvw Twv
900 péTpwy, N HEYIOTN BepuoKpaaia
AeIToupyiag eEAATTWVETAI OVOUOOTIKA KATA
7°C ava 168 pétpa.

amo -16 émg 10.600 pétpa

G2 1 yaunAdtepo, 6mmg opiletar amd to
ISA-S71.04-1985
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Systemy Del™ PowerVault™
NX3100

Rozpoczecie
pracy z systemem

D&LL



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

g UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomosé, ktéra pomaga lepiej wykorzystaé
posiadany komputer.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu lub utraty
danych w razie nieprzestrzegania instrukciji.

A OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje
ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub smierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatow w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell, logo DELL i PowerVault sa znakami towarowymi firmy
Dell Inc.; Intel, i Xeon sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Niniejszy dokument moze zawiera¢ takze inne znaki i nazwy handlowe odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw handlowych innych niz jej wiasne.

Dotyczy modeli E13S

Maj 2010 Nr ref. W13ND Wer. A01



Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej procedury nalezy
zapoznac sig z instrukcjami dotyczacymi bezpieczeiistwa dotaczonymi do systemu.

Rozpakowanie systemu

Rozpakyj system 1 zidentyfikuj jego poszczegdlne clementy.

Zamontuj prowadnice 1 zainstaluj system w stojaku zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi bezpieczeristwa oraz instrukejami dotyczacymi montowania
systeméw w stojaku dostarczonymi wraz z systemem.
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Czynnosci opcjonalne — podtaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podtacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

ZYacza w tylnej cz¢sci systemu oznaczone sa tkonami, wskazujacymi kabel, ktory
nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Upewnij sig, ze $ruby na ztaczu kabla
monitora zostaly dokrecone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabli zasilania

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do systemu oraz do monitora, o
ile uzywasz monitora.
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Mocowanie kabla (kabli) zasilania

Zegnij kabel zasilania systemu w petle, jak przedstawiono na rysunku, 1 zamocuj
kabel na wsporniku, uzywajac zalaczonej opaski. Podlacz druga koricéwke kabla
zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego Zrédta zasilania,
np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziatu zasilania
(PDU).

Wiaczanie systemu

N
N
N
N\
N
N
N

@

J

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nacisnij przyciski zasilania systemu i monitora. Powinny zaswiecic¢ si¢ wskazniki
zasilania.
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Montaz opcjonalnej ostony

\

Zamontuj ostone (opcjonalna).

Obstugiwany system operacyjny

W systemie fabrycznie zainstalowano system operacyjny Microsoft® Windows®
Storage Server 2008 (x64).

ﬁ UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach operacyjnych
mozna znalez¢ na stronie support.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczeiistwa i przepisow prawnych
w dokumencie dostarczonym wraz z systemem. Informacje dotyczace gwaranciji
moga zostac¢ zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny
dokument.

*  Dokumentacja dotaczona do stojaka przedstawia sposéb
montowania w niej komputera.

*  Podrecznik uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach systemu i
opis sposob6w rozwigzywania probleméw zaistniatych podczas
uzytkowania systemu, a takze instrukeje dotyczace instalacji lub wymiany
elementéw systemu. Dokument ten jest dostepny w trybie online na
stronie support.dell.com/manuals.
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*  Woszystkie nosniki dostarczone z systemem zawierajace dokumentacje
1 narzedzia do konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim, w tym te, ktdre
dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do zarzadzania systemem,
uaktualnienia systemu oraz elementéw nabytych wraz z systemem.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawity sig nowe uaktualnienia na
stronie support.dell.com/manuals i czyta¢ je w pierwszej kolejnosci, poniewaz
czesto pojawiajg sie one z wyprzedzeniem w stosunku do innych dokumentdw.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jesli procedury opisane w tym podreczniku sg niezrozumiate lub jesli system
nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapoznaé si¢ z Podrecznikiem
uzytkownika sprzetu. Dell™ oferuje kompleksowe szkolenie 1 certyfikacje w
zakresie sprzetu. Wigeej informacji na ten temat mozna znaleZ¢ na stronie
www.dell.com/training. Ta ustuga moze nie by¢ oferowana we wszystkich
lokalizacjach.

Informacje dotyczace NOM (tylko Meksyk)

Ponizsze informacje dotyczace urzadzenia opisanego w niniejszym dokumencie
zostaly przedstawione zgodnie z wymogami oficjalnych norm obowiazujacych w

Meksyku (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numer modelu: E13S

Napigcie zasilania: 100-240 V pradu zmiennego
Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Poboér pradu: 7,5-4,0 A
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Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora Dwa procesory Intel® Xeon® 5500 lub 5600

Magistrala rozszerzen

Typ magistrali PCI Express 2.0

Gniazda rozszerzen z zastosowaniem
kart nosnych

UWAGA: W zaleznosci od konfiguracji system moze by¢ wyposazony w karte no$ng 1 lub
karte nosng 2.

Karta nosna 1 Gniazdo 1: PCle x4 o potéwkowej dtugosci i
petnej wysokosel
Gniazdo 2: PCle x4 o pelnej dtugosci i pelnej
LUB wysokoscl
Gniazdo 3: PCle x8 o potéwkowej dtugosci i
pelnej wysokoscei
Gniazdo 4: PCle x4, wewngetrzne gniazdo dla
karty zintegrowanej
UWAGA: Wszystkie cztery gniazda sg
ztaczami x8.

Karta nosna 2

Gniazdo 1: PCle x16 o pelnej dtugosci i
pelnej wysokoscei

Gniazdo 2: PCle x4 wewngtrzne gniazdo dla
karty zintegrowanej

UWAGA: Na karcie nosnej 2 jest dostepna
zoptymalizowana konfiguracja General Purpose
Computation on Graphics Processing Units
(GPGPU).
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Pamieé

Architektura

Gniazda modutéw pamieci
Pojemnosé modutéw pamigei

Minimalna ilo$¢ pamigci RAM

Maksymalna ilos¢ pami¢ci RAM

Moduly pami¢ci DDR3 DIMM o
czestotliwosci 1066 lub 1333 MHz,
rejestrowane

lub niebuforowane z kodem korekeji blgdu

(ECC)
Osiem 240-stykowych
1 GB,2 GB, 4 GBlub 8§ GB

1 GB z jednym procesorem (1 modut DIMM
na kazdy procesor)

64 GB (dwu- i czteroszeregowe moduty

DIMM o pojemnosci 8§ GB)
Napedy
Dyski twarde Obstuga do dwunastu wymienianych podczas
pracy 3,5-calowych lub 2,5-calowych napedow
SAS, SATA lub SSD i do dwéch 2,5-calowych
napedéw SAS polaczonych kablem
Naped optyczny Zewngtrzny naped DVD-ROM podtaczany
przez ztacze USB
Ziacza
7 tylu
Kontroler NIC Dwa ztacza RJ-45 (dla zintegrowanych kart
sieciowych 1 GB)
Szeregowe 9-stykowe, DTE, zgodne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Wideo 15-stykowe ztacze VGA
Z przodu
Wideo 15-stykowe ztacze VGA
USB Jedno 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Wewngtrzne
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
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Wideo

Typ wideo Matrox G200, zintegrowana z kontrolerem
plyty

Pamie¢ wideo 8§ MB

Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na zasilacz)

Moc 750 W (opcjonalny zasilacz nadmiarowy)

Napiecie 100-240 V pradu zmiennego, automatyczne
dopasowywanie zakresu, 50-60 Hz

Emisja ciepla maks. 2450 BTU/godz.

Maks. nat¢zenie pradu przy Przy typowym zasilaniu i

whaczeniu w catym dozwolonym zakresie warunkéw

pracy systemu

natezenie pradu przy wlaczeniu moze
osiggnac 55 A na

zasilacz przez 10 ms lub krécej.

Baterie
Bateria systemu Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o
napieciu 3,0 V
Cechy fizyczne
Wysokos¢ 8,67 cm (3,42 cala)
Szerokosé 44,52 ¢cm (17,53 cala)
Glebokos¢ 66,46 cm (26,17 cala)
Cigzar (przy maksymalnej 29,0 kg (63,8 funta)
konfiguracji)
Cigzar (bez wyposazenia) 15,85 kg (34,87 funta)
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Warunki otoczenia

UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczegdinych
konfiguracji systemu mozna znaleZ¢ na stronie www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Podczas przechowywania
Wilgotno$¢ wzgledna

W trakcie pracy

Podczas przechowywania
Maksymalne drgania
W trakcie pracy

Podczas przechowywania

Maksymalny wstrzas

W trakcie pracy

Podczas przechowywania

0Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym 10°C na godzing

UWAGA: W przypadku wysoko$ci powyie
2950 (ok. 900 m) maksymalna temperatura, w
jakiej urzgdzenie moze pracowac, obniza sie o

1°F (ok. 0,6°C) na kazde 550 stép (ok. 167 m).

Od -40° do 65°C przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym 20°C na godzing

Od 20 do 80% (bez kondensacji)
przy maksymalnym gradiencie
wilgotnosci 10% na godzing

Od 5 do 95% (bez kondensacji)

0,26 G przy czgstotliwosci 5 — 350 Hz przez

15 min

1,54 G przy czestotliwosci 10 — 250 Hz przez

15 min

Jeden impuls wstrzasowy na dodatniej osi Z,
(jeden wstrzas po kazdej stronie systemu) o
sile 31 G, trwajacy przez 2,6 ms w kierunkach
dziatania

Szesé kolejnych impulséw wstrzgsowych

na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y17
(jeden wstrzas po kazdej stronie systemu) o
sile 71 G trwajace maksymalnie 2 ms
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Warunki otoczenia (ciag dalszy)

Wysokos¢
W trakcie pracy 0Od -16 do 3048 m
UWAGA: W przypadku wysokosci powyiej
2950 (ok. 900 m) maksymalna temperatura, w
jakiej urzgdzenie moze pracowac, obniza sie o
1°F (ok. 0,6°C) na kazde 550 stép (ok. 167 m).
Podczas przechowywania Od -16 do 10 600 m

Poziom zanieczyszczen w powietrzu

Klasa G2 lub nizsza, wg definicji w

ISA-§71.04-1985
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Dell™ PowerVault™
Cuctembl NX3100

[puctynas K pab6oTte ¢
CUCTEMOH

HopmatusHas mogenb cepun E13S

D&LL



MpumevaHus, npeaynpexaeHus 1
npefocTEpPEeXEeHus

g NMPUMEYAHUE. NPUMEYAHUE yKasbiBaeT Ha BaXKHylo MHGOPMaLMIO, KoTopas
NOMOXeT UCMONb30BaTb KOMMNbloTep 6onee aGpHEKTUBHO.

A BHUMAHUE. BHUMAHUE - yka3biBaeT Ha PUCK NOBPeKAEHNA 060pyA0BaHUs
UK NOTEPH JaHHbIX B C/ly4ae HeCOGIOAEHNSA MHCTPYKLUA.

A NPEAYNPEXXAEHUE! OCTOPOXXHO yKkasbiBaeT Ha NnoTeHLuUabHyI0 ONacHOCTb
NoBpeXAeHNs 060pyA0BaHUSA, NONYYEHUS TPABM WU YTPO3Y NS JKUSHH.

Hudopmaumsi, conepRamascsi B AAHHOM J0KYMeHTe, MOKeT ObITh H3MeHeHa (e3
NpeABAPUTENLHOIO YBEIOMJICHHUSI.
© 2010 Dell Inc. Bece npaBa 3amuuieHs!.

BocnpousseaeHue MaTeprasoB 1aHHOTO pyKOBOJCTBA B 110001 (hopMme €3 MMCbMEHHOT0 pa3pelleHus
koprioparuu Dell Inc. crporo 3anpeuiaercs.

ToBapHbIe 3HaKH, HCIIOJIb30BaHHbIE B 3TOM JokymenTe: Dell, nororun DELL 1 PowerVault sisnstrorest
ToBapHbIMH 3Hakamu Kopriopauuu Dell Inc.; Intel 1 Xeon sBnsitorcst oXxpaHseMbIME TOBAPHBIMH
3Hakamu kopriopatuu Intel 8 CILIA u apyrux crpanax. Microsoft u WWindows sigiisirotcst ToBapHBIMH
3HAaKaMHM WM OXpaHseMbIMU ToBapHbIME 3Hakamu Microsoft Corporation 8 CILIA u (unu) apyrux
cTpaHax.

OcranbHble TOBapHbIE 3HAKU U Ha3BaHUS IPOAYKTOB MOTYT UCIIONB30BATHCS B JAHHOM JOKyMEHTE
JU1s 0003HAUEHU S KOMITAaHUH, 3asIBIISFOLLMX PaBa Ha TH TOBAPHBIE 3HAKHU U HAa3BaHUsI, UJIM TPOJIYKTOB
stux kommnanuii. Dell InC. He nperenayeT Ha paBa COOCTBEHHOCTH B OTHOLICHUH KaKUX-JTH00
TOBAPHBIX 3HAKOB M TOPrOBBIX HAMMEHOBAHHH, KPOME CBOMX COOCTBEHHBIX.

HopmatusHas mopenb cepun E13S

Mai 2010. P/N W13ND Pep. AO1



YctaHOBKa U KOHPUrypupoBaHue

A NPEAYNPEXJAEHUE! NMepepn TeM Kak NPUCTYNUTb K BbINOHEHWIO cneaylowen
npoueaypbl, NPOYUTaNTE MHCTPYKLIMK N0 TEXHUKE 6€30NacHOCTH, npunaraemMble K
cucteme.

PacnakoBKa cucteMbl

PacnakyiiTe cucreMy U UACHTUGUIMPYHTE KaXK bl SJIEMEHT.

CMOHTprﬁTC HampapJsromue KpOHIIITefIHLI 1 YCTaHOBUTE CUCTEMY B CTOﬁKy
COITaCHO MHCTPYKIUAM MO TEXHUKE 0€30IMaCHOCTH U HWHCTPYKUHAM O
YCTaHOBKE CTOMKHU. DTH HWHCTPYKIHHU NPpUIAararoTcsa K CUCTEME.

MpucTynas K pa6oTe ¢ cucTeMon 75



[lononHUTenbHO: NoAKNI0OYEHHE KNnaBUaTypbl, MbIlLM 1 MOHUTOPA

IMoaKIrOYUTE KIABUATYPY, MBIIIb K MOHUTOP (IOIMOIHUTEIBHO).

VY3761 Ha 3aJHEH MaHEIM CUCTEMbI CHAOKEHBI 3HAYKAMH, TIO3BOJISTIOIMMU
OTPENIeTUTh COOTBETCTBHE Kabenel pazbemaM. Ha kabebHOM coelMHeHUH
MOHHTOpa HEOOXOMMO 3aTSIHYTh BUHTBI (€C/IH OHHU €CTh).

MoaknioyeHne Kabeneun NnUTaHUa

IMonkmtounte dnekTpuueckuil kabenb (kabenu) k cucteme. Eciu ucnonb3yercst
MOHUTOP, TAKXe MOAKIIOUUTE K HEMY 3JEKTPUUECKUI Kabelb MOHUTODA.
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®duKcaLlua Kabenen nuTaHusa

N3oranTe xabenb MUTaHUs CUCTEMBI B (JOpME METIH, KaK MIOKa3aHO Ha PUCYHKE, U
TIPUKPETTUTE €T0 IIMHOHN K MpritaraeMoii ckobe. [loakimounTte npyroi koHen
kaOesst MUTaHus K 3a3eMJICHHOH 3IIeKTPHUYECKOH PO3ETKE MM OTAEIEHOMY
HCTOYHHKY TIUTAHHS, HAPHIMEP K UCTOYHUKY Oecrniepeboiinoro nmurtanus (MBIT)
unu 610Ky pacnpenenenus nuranust (PDU).

BkaoyeHne cuctemMbl

fo )

2 )

HaxmuTe KHONKM MUTaHUSI HA CHCTEMHOM OJIOKE 1 MOHHUTOPE. I[OJ'DKHBI
3aropeTbCd MHAUKATOPBI BKIIFOYCHUS.
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YcraHoBKa JONONHUTENbHOW IULLIEeBOW NaHeNnu

VYcTaHOBUTE JMUEBYIO MaHENb (JIOMONTHUTENBHO).

MoapepxrMBaemas onepauuoHHasa cuctema

Ha BalieM KoMblOTEpe yiKe yetanoBmena crctema Microsoft® Windows® Storage
Server 2008 (x64) Edition.

Q NMPUMEYAHMUE. Camyio nocneaHtolo uHGopmaLuio 0 NoaAePHUBAEMbIX
onepaLMoHHbIX cucTeMax cM. Ha Be6-caiTe support.dell.com.

Mpoyas none3Hasa nHpopmauus

A NPEAYNPEXAEHUE! Cm. nokymeHTaLmIo no 6e30NacHOCTH U COOTBETCTBHUIO
HopMaTHUBaM, KoTopasi NpeoCcTaBsieTc BMECTe C KOMMbloTepoM. FapaHTHitHas
MHGOPMALUA MOXKET BXOAUTb B COCTaB JaHHOTO JOKYMeHTa UNu NpeocTaBAsATbCS
B BUJi€ OTAE€/IbHOTO JOKyMEHTa.

¢ B nokymeHTanuu, KOTopas ocTaBiseTcs B KOMIUIEKTE CO CTOMKOH,
CoJIepIKaTcs UHCTPYKIIMH 10 YCTAHOBKE CHCTEMBI B 3Ty CTOHKY.

* B Pykosodcmse no sxcniyamayuu 060py0osanusi CONEPRUTCS HHPOPMALUS
0 XapaKTEepPUCTHKAX CUCTEMBI, MOPSJIKE YCTPaHEHHS HEUCTIPABHOCTEH,
YCTaHOBKE U 3aMeHe €€ KOMIIOHEHTOB. J[aHHBII TOKYMEHT JOCTYIEH Ha
BeG-cTpanuiie support.dell.com/manuals.
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* JIto6oif HocHTENb B KOMIIIEKTE C CHCTEMOM, COAEP KAIUHA TOKYMEHTALUIO
Y IPOrpaMMHBIE CPEJICTBA JUISl HACTPOMKM CUCTEMBI U YIPaBJICHUS €10,
BKJIIOYasi KOMITIOHEHTBI, OTHOCSIMeCs K onepanuoHHoii cucreme, I10 ans
YIIpaBJIE€HUs] CUCTEMOI M OOHOBJICHUS CUCTEMBI, a TaK)Ke KOMITIOHEHTHI,
IpHOOpETEHHbIE BMECTE C CHCTEMO.

Q NMPUMEYAHUE. 0693aTenbHO NnpoBepsiTe Hanuuyme 06HOBNEHWIA Ha
Be6-cTpaHuLe support.dell.com/manuals 1 npeagBapuTenbHO YnTanTe
06GHOB/EHHbIE IOKYMEHTbI, MOCKOJIbKY OHM HEPEKO 3aMeHsIoT
MHGOPMALUIO, COAEPIKALLYIOCA B APYrUX JOKYMEHTaX.

MonyyeHue TeXHUYECKON NOAAEPIKKH

Ecnu HenmoHsITHA MPpUBEICHHAS B HACTOSILEM PYKOBOJCTBE MPOLIEAYpa HUITH €CITN
cucTeMa He paboTaeT IOJKHBIM 00pa3oM, CM. PYKOBOOCHBO NO IKCHIyamayuu
06opyoosanus. Kopriopauust Dell™ npeanaraet npoiiti nonHblii Kypc 00yueHust
pabote ¢ 000pyNOBaHHEM M MONYYUTh cepTUdUKAT. JlomonHuTeNbHAS
uHbopmanus npeacTasieHa Ha BeO-caiite dell.com/training. Ciyx6bl 00y4yeHus
U cepTU(UKALMKI JOCTYIHBI HE BO BCEX PErHOHAX.

Uudopmanma NOM (Tonbko anst MeEKCUKK)

B cooTtBeTcTBHM C TpeOOBaHUSIMU OPHUINATBEHBIX MEKCHKAHCKHX CTaHIapTOB
(NOM) Ha ycTpoiicTBe, OIIMCAHHOM B JAHHOM JIOKYMEHTE, YKa3bIBaeTCs
crenyromas HH(GopMarus:

Hwmmnoprep: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Howmep monenu: Cepust E13S
Hanpsxenue B ceTu: 100-240 B nepemeHHOTO TOKa
Yacrora: 50/60 T’

[MoTpebnsieMblii TOK: 75-4,0 A
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TeXHUYeCcKne XapaKTePUCTUKU

Mpoueccop

Tun npoueccopa JIBa mporteccopa Intel® Xeon® cepun 5500
niu 5600

LLinHa pacwmpeHus

T muHb PCI Express 2-ro mokosieHus

PazbeMsl pacimpeHus s
HA/ICTPOEYHBIX IJ1aT

MPUMEYAHMUE. B 3aBucMMOCTH OT KOHGUIypaLumu B fJaHHOH CUCTEME MOXKET 6bITb
HaAcTpoedHas nnaTta 1 unu HaacTpoeyHas nnara 2.

Hancrpoeunas miara 1 Cior 1: PCle x4, 1oJI0OBUHHOM JJINHEI,
MOJHOM BBICOTHI
Cnor 2: PCle x4, moaHoii mInHBI,
ITOJTHOM BBICOTBI
Cnor 3: PCle X8, nmoioBUHHON JIUHBI,

JIUBO ITOJTHOM BBICOTBI
Cuot 4: PCle x4, BHyTpeHHHIA CIIOT 115
BCTPOEHHOM IUIAThI
MPUMEYAHMUE. Bce yeTbipe cnota aBnsaioTcs
BOCbMUKaHa/IbHbIMK pa3beMaMMu.

Hazcrpoeunast rara 2 Cuor 1: PCle x16, monHo# [THHE,
MOJHON BBICOTBI
Cunor 2: PCle X4, BHyTpeHHUIA CIOT 1715
BCTpOCHHOﬁ I1J1aThI
NPUMEYAHMUE. B HaacTpoeyHoit nnate 2
JOCTyNHa ONTUMU3UPOBaHHas KOHbUrypauus
General Purpose Computation on Graphics
Processing Units (GPGPU).
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Mamsatb

ApxutekTypa

Pa3zbemsl 1 Mogyneit naMsaTu
EmkocTte Mopyneit namstu

MunnmansHei 066em O3Y

Makcumanbhbiii 00beM O3Y

Monynmu namsita DIMM DDR3 ¢ gactoToit
1066 nnn 1333 MI'1 1 oA aepIKKoi
perucrposoro (registered) unu
HebydepuzosanHoro (uUnbuffered)
0OHapyKeHHUsI U KOPPEKTHPOBKH OLIHOOK
(Error Correcting Code — ECC)

Bocemb 240-KOHTaKTHBIX
175, 2T6,4Tbumu 8 I'b

1TB ¢ omanm npoueccopom (oaua DIMM
Ha KaXKJIbId [IPOIIeccop)

64 I'b (moxymu DIMM mo 8 I'b ¢
JIBYCTOPOHHUM HITH YETHIPEXCTOPOHHUM
PAaCIONOXEHHEM YHITOB)

Hakonutenu

KecTkue nuckn

ONTHYECKHUH TUCKOBOL

o neenanuaru 3,5- unn 2,5-1101WMOBBIX
nuckoB SAS, SATA minu SSD ¢ BO3MOXKHOCTBIO
«TOPSIYETo» MEPEKITIOYSHUS U 10 JBYX
2,5-110MMOBBIX JUCKOB SAS ¢ KaOelIbHBIM
MOJIKIFOYEHHUEM

Homnonuutensusiii USB-auckosox DVD-ROM

Pasbembl

3a1Hss naHeb

Ceresas unrepdeiicuas miara (NIC)

IocnenoBarensHblil HOpT

[uaa USB

Bugeo

JBa pazbema RJ-45 (171st BCTPOSHHBIX CETEBBIX
amanrepos 1 I'B)

9-konraktHbI DTE-pa3seM, coBMeCTHMBII ¢
16550

JlBa 4-KOHTAKTHBIX pa3beMa, COBMECTHMBIX C
o USB 2.0

15-konTaktHbli VGA-pazbem
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Pa3beMbl (npogomkeHue)

Ilepennss nanenn

Buneo 15-konTaktHbli VGA-pa3zbem
IIuna USB Opnun 4-koHTaKTHBIN, coBMecTUMBIH ¢ USB 2.0
Buyrpennue
Iuna USB JIBa 4-KOHTAKTHBIX Pa3beMa, COBMECTUMBIX C
o USB 2.0
Bugeo
Tun Bugeo Matrox G200, Bctpoen B BMC
Bupgeonamsars 8 Mb
Power ([utanune)

HcTouyHuK nUTaHUs NEPEMEHHOTO TOKa (ZLJ'ISI KaXX10ro HiCTOYHHUKa HI/ITaHI/Iﬂ)

MoiHoCTh

Hanpsoxenue

Tennootnaua

MakcuMambHBIH OPOCOK TOKa

AKKyMyISITOpHBIE OaTapen

750 Bt (10m0JIHUTEBHBIN pE3epBHBIN GJIOK
HHUTaHHU)

100-240 B nepeMeHHOTO TOKa, (QYHKIHS
ABTOMATHYECKOTO MEPEKIIOUECHHs JUaa30HOB
n3mepennit, 50-60 I'u

Maxkcumym 2450 BTE/4ac

TIpu cTaHAaPTHBIX YCIOBUSX MUTAHUS CETH U
BO BCeM paboueM Juana3oHe BHEITHHX
napaMeTpoB CHCTEMbI OPOCOK TOKa MOXKET
noctuarath 55 A 14 KaXK10ro MCTOYHHUKA
nuranus B TeueHue He 6onee 10 mc.

CucreMHas akkyMyasaTopHas Oatapess Kpyrias miockas akkyMyasiTopHast Oatapest

CR 2032, 3,0 B, nutueas
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du3nyecKue XxapaKTepUCTUKH

Beicora

[Hupuna

Jnuna

Macca (Maxc. KOHQUTYpaLHst)

Macca (mycroii)

8,67 cm
44,52 cm
66,46 cMm
29,0 kv
15,85 xr

YcnoBusa akcnayatauun

MPUMEYAHME. JononHutenbHyo HGOPMaLMIO 0 NapameTpax OKpyatoLein cpeabl
ANS YCTaHOBKM onpejeNieHHO KOHOUIypaLn CUCTEMbI CM. Ha Be6-CTpaHuLe
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

B npouecce paGoTbt

Bo Bpemst xpanenus
OTHOCHTEINIbHAS BIAXKHOCTh

B mporecce pabotst

Bo Bpemst xpaneHus
MaxkcumainbsHas BUOpanust

B nponecce paGoTst

Bo BpEMs XpaHECHUA

Ot 10 o 35 °C ¢ MakCHMaJIbHOW CKOPOCTBIO
n3meHenus Temneparypsl 10 °C B yac
NMPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa Haj ypoBHEM
mops npeBbiwaeTt 900 M, MakcumanbHas
pa6oyas TemnepaTypa CHUXKaeTcs Ha
1°F/168 m.

Ot —40° o 65 °C ¢ MaKCUMaJIbHOM CKOPOCTHIO
n3meHenus Temneparypst 20 °C B yac

Ot 20 % 10 80 % (6e3 koHIEeHCANH)
C MAaKCMMaJIbHBIMU KOJIE0aHUAMH
praxkaoct 10 % B wac

5 — 95 % (6e3 KoHAEHCALIUH)

0,26 g mpu wactote 5 — 350 ['11 B TeueHue
15 munyT

1,54 g npu wacrore 10-250 I'u B TeyeHue
15 muHyT
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YcnoBus aKkcnnyatauum (Mpogo/mKeHHne)

MakcumanbHasi ynapHasi Harpy3ka

B npouecce paGoTsl OnuH yaapHbliit uMnyiabe 31 g UTUTENBHOCTBIO
He 6osee 2,6 MC B MOJIOXKUTETHLHOM
HAIPABJICHHH 110 OCH Z (10 OZTHOMY HMITYIIbCY
C KaXKJI0if CTOPOHBI CHCTEMBI) TIpH paboueit
OpHEHTaIN!

Bo Bpems xpaHeHus [IecTh MOC/IEI0BATENBHBIX YIAPHBIX
UMIYNIbCOB 71 ¢ IIMTENBHOCTBIO HE OoJiee
2 MC B MOJIOXKHUTEIBHOM U OTPUIATETEHOM
HarpasiieHusix 1o ocsim X, Y u Z (1o
OJIHOMY MMITYJIbCY C KaXKI0W CTOPOHBI
CHCTEMBI)

Boicora Han ypoBHEM Mopst

B npouecce paboTh Ot -16 10 3048 M (ot —50 10 10 000 dyToB)

MPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa Haj ypoBHEM
Mops npeBbiwaeT 900 M, MakcumanbHas
pabGouas TemnepaTypa CHUXKaeTcs Ha
1°F/168 m.

Bo Bpemst xpaHeHHs Ot -16 10 10 600 M
VpoBeHb 3arps3HAIOLINX BEIIECTB B aTMOCchepe

Knacc G2 wii HUKe, COMTACHO KiacCu(DUKaIuu
ISA-S71.04-1985
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Sistemas Dell™
PowerVault™ NX3100

Pasos iniciales con el
sistema

Modelo reglamentario: Serie E13S

D&LL



Notas, precauciones y avisos
g NOTA: una NOTA proporciona informacién importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

/\ PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de daios en el
hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO: un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones o
incluso la muerte.

La informacién contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerVault son marcas
comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en
EE.UU. y en otros paises. Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario: Serie E13S

Mayo de 2010 N/P W13ND Rev. A01



Instalacion y configuracion

A AVISO: antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de
seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Monte los rieles e instale el sistema en el estante siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacién del estante incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

Conecte ¢l teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

‘!
2O

Conecte los cables de alimentacidn al sistema y, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién correspondiente al monitor.
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Fijacion de los cables de alimentacion

Doble el cable de alimentacién del sistema en forma de bucle, como se muestra
en la ilustracion, y fijelo al soporte con la correa proporcionada. Conecte ¢l otro
extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica con conexién a tierra o
a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema de alimentacién
ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de alimentaciéon (PDU).

Encendido del sistema

fo ) ww

2

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores de
alimentacion deberfan iluminarse.

Pasos iniciales con el sistema | 89



Instalacién del bisel opcional

Q

Instale el bisel (opcional).

Sistema operativo compatible

El sistema se incluye preinstalado con Microsoft® Windows®

Storage Server 2008 Standard (x64) Edition.

4 NOTA: para obtener la informacion mas reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite support.dell.com.
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Otra informacion atil

A AVISO: consulte la informacion sobre normativas y seguridad que se envi con el
sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este documento
o constar en un documento aparte.

e En la documentacién del estante incluida con la solucién de estante se
describe como instalar el sistema en un estante.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacion
sobre las caracteristicas del sistema y se describe c6mo solucionar
problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento
estd disponible en linea en support.dell.com/manuals.

* LEnlos soportes suministrados con el sistema se incluyen documentacién y
herramientas para configurar y administrar el sistema, incluidas las del
sistema operativo, el software de administracion del sistema, las
actualizaciones del sistema y los componentes del sistema que haya
adquirido con el sistema.

Q NOTA: compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y, si
las hay, |éalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo
sustituyen la informacién contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Si no comprende alguno de los procedimientos descritos en esta guia o si el
sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del
hardware. Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacién y certificacién de
hardware. Para obtener mds informacién, vaya a dell.com/training. Es posible
que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
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Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la
Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numero de modelo: Serie E13S

Voltaje de 100-240 V CA
alimentacion:

Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo eléctrico: De75a4,0A

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Dos procesadores Intel® Xeon® serie 5500 6 5600

Bus de expansion

Tipo de bus PCI Express de segunda generacién

Ranuras de expansién con
tarjetas verticales

NOTA: seg(in la configuracion, su sistema puede tener una tarjeta vertical 1 o una
tarjeta vertical 2.

Tarjeta vertical 1 Ranura 1: PCle x4 de media longitud y altura completa
Ranura 2: PCle x4 de longitud y altura completas
Ranura 3: PCle x8 de media longitud y altura completa

O bien: Ranura 4: PCle x4, ranura interna para tarjeta integrada

NOTA: las cuatro ranuras son conectores x8.

Ranura 1: PCle x16 de longitud y altura completas
Ranura 2: PCle x4, ranura interna para tarjeta
integrada

NOTA: en |a tarjeta vertical 2 esta disponible la
configuracion optimizada GPGPU (Computacion general
en unidades de procesamiento de gréaficos).

Tarjeta vertical 2
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Memoria

Arquitectura

Zécalos de médulo de memoria
Capacidades del moédulo de memoria

RAM minima

RAM mixima

Médulos DIMM DDR3 ECC
registrados o sin bifer de 1066 6 1333 MHz
DIMM

Ocho de 240 patas
1GB,2GB,4GBu8GB

1 GB con un tnico procesador
(1 DIMM por procesador)

64 GB (DIMM duales y cuddruples de 8 GB)

Unidades

Unidades de disco duro

Unidad 6ptica

Hasta doce unidades SAS, SATA o SSD de
3,5 6 2,5 pulgadas de intercambio directo y
hasta dos unidades SAS de 2,5 pulgadas

cableadas

Unidad de DVD-ROM USB externa opcional

Conectores
Posteriores
NIC Dos RJ-45 (para NIC de 1 GB integradas)
Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video VGA de 15 patas
Anteriores
Video VGA de 15 patas
USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0
Internos
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video
Tipo de video Matrox G200, integrado en la BMC

Memoria de video

8§ MB

Pasos iniciales con el sistema | 93



Alimentacion

Suministro de energia de CA (por suministro de energia)

Potencia 750 W (suministro de energia
redundante opcional)

Voltaje 100-240 V CA, autoajustable, 50-60 Hz

Disipacién de calor 2450 BTU/h (718 W) como mdximo

Irrupcién de corriente maxima  En condiciones normales de linea y en todo el
rango operativo del sistema, la irrupcién de
corriente puede alcanzar 55 A por cada
suministro de energia durante 10 ms o menos.

Baterias

Bateria del sistema Bateria de tipo botén de litio CR2032 de 3V

Especificaciones fisicas

Altura 8,67 cm (3,42 pulgadas)
Anchura 44,52 cm (17,53 pulgadas)
Profundidad 606,46 cm (26,17 pulgadas)
Peso (configuracién maxima) 29 kg (63,8 Ibs)

Peso (vacio) 15,85 kg (34,87 1bs)

Especificaciones ambientales

NOTA: para obtener informacion adicional acerca de medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (De 50 °F a 95 °F) con una
gradacién de temperatura maxima de
10 °C por hora
NOTA: para altitudes superiores a 900 m, la

temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 1 °C cada 300 m (1 °F/550 pies).

En almacenamiento De —40 °C a 65 °C (40 °F a 149 °F) con una
gradacién de temperatura maxima de

20 °C por hora
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Humedad relativa

En funcionamiento

En almacenamiento
Vibracién maxima

En funcionamiento

En almacenamiento
Impacto médximo

En funcionamiento

En almacenamiento

Altitud

En funcionamiento

En almacenamiento

Nivel de contaminacién atmosférica

Clase

Del 20 al 80% (sin condensaciéon) con una

gradacion de humedad maxima del
10% por hora

Del 5% al 95% (sin condensacién)

0,26 G a 5-350 Hz durante 15 minutos
1,54 G a 10-250 Hz durante 15 minutos

Un choque en el sentido positivo del eje z
(un choque en cada lado del sistema) de
31 G durante 2,6 ms en la orientacién de
funcionamiento

Seis choques ejecutados consecutivamente en
los ¢jes x, y, v z positivo y negativo (un choque
en cada lado del sistema) de 71 G durante un
maximo de 2 ms

De -16 m a 3.048 m (-50 pies a 10.000 pics)

NOTA: para altitudes superiores a 900 m, la
temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 1°C cada 300 m (1 °F/550 pies).

De -16 m a 10.600 m
(De =50 pies a 35.000 pies)

G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985
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Not, Dikkat ve Uyarilar

E4 NOT: Bu metinde kullanilan ticari markalar.

A DIKKAT: DIKKAT, yonergeler izlenmezse donanima gelebilecek olasi hasara
veya veri kaybina igaret eder.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, kigisel yaralanma
veya 6lum tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.

© 2010 Dell Inc. Tum haklari saklidir.

Dell Inc.kurulusunun yazili izni olmadan bu materyallerin herhangi bir sekilde cogaltiimasi kesinlikle
yasaktir.

Bu metinde kullanilan ticari markalar: Dell, DELL logosu ve PowerVault, Dell Inc.'in ticari
markalaridir; Intel ve Xeon Intel Corporation'in ABD'de ve diger llkelerdeki tescilli ticari markalaridir.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'in ABD ve/veya diger tilkelerdeki ticari markalari veya
tescilli ticari markalaridir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da uriinlerine atifta bulunmak icin baska ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hicbir mulkiyet hakki olmadigini beyan eder.

Duzenleyici Model E13S Serisi

Mayis 2010 P/N W13ND Rev. A01



Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: Asagidaki yordami uygulamadan dnce sistemle birlikte gelen
glvenlik yénergelerini okuyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim parcalarin tamam olup olmadigini kontrol
edin.

Raylarin ve sistemin rafa montajini sistemle birlikte saglanan giivenlik
yonergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek gergeklestirin.
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istege Bagli — Klavye, Fare ve Monitoriin Baglanmasi

Klavye, fare ve monitdrii baglayin (istege bagh).

Sisteminizin arkasindaki konektorlerde her konektére hangi kablonun
takilacagini gésteren simgeler bulunur. Monitériin kablo konektériinde bulunan

vidalar (varsa) mutlaka sikin.

Gug Kablolarinin Baglanmasi

Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisini yapin ve bir monitér
kullaniliyorsa, monitériin giic kablosunun monitére baglantisini gergeklestirin.
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Gug¢ Kablolarinin Sabitlenmesi

Sistemin gii¢ kablosunu resimde gésterildigi gibi ilmek yapin ve kabloyu sistemle
birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin. Gu¢ kablosunun diger ucunu
toprakh bir elektrik prizine veya kesintisiz gli¢ kaynagi (UPS) veya gii¢ dagitim
birimi (PDU) gibi ayri bir gii¢ kaynagina takin.

Sistemi Agma

fu )

2

Sistem ve monitdr tzerindeki gu¢ diigmesine basin. Gug gostergeleri
yanmaldir.
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istege Bagli Cerceveyi Takma

On kapag) (istege bagli) monte edin.

Desteklenen igletim Sistemi

Sisteminizde onceden yiikli Microsoft® Windows® Storage Server 2008
Standard (x64) striimd bulunur.

Q NOT: Desteklenen isletim sistemlerine iligkin en son bilgiler icin bkz.
support.dell.com.

ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte verilen givenlik ve dizenleyici bilgilere bakin.
Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmig veya ayri bir belge olarak eklenmisg
olabilir.

* Raf belgeleri sisteminizin rafa nasil monte edilecegini agiklayan raf
¢cozimintze eklenmistir.

e Donanim Kullanici El Kitabi sistem dzellikleri tzerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin yliklenmesi ve degistirilmesi
islemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢evrimici olarak
support.dell.com/manuals adresinde bulunmaktadir.
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» Sisteminizle birlikte satin aldiginiz igletim sistemi, sistem yonetimi yazilimi,
sistem giincellemeleri ve sistem bilesenleri ile ilgili olanlar
dahil, sisteminizle birlikte génderilen ve sisteminizin yapilandiriimasi ve
yonetilmesi icin belgeler ve araclar sunan her tiirlii ortam.

Q NOT: Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki gtincellemeleri
kontrol edin ve genellikle dier belgelerdeki bilgileri gecersiz kildigindan énce
guncellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir yordami anlamazsaniz veya sistem beklediginiz

gibi calismazsa, bkz. Donanim Kullanici El Kitabi. Dell™ kapsamli donanim
egitimi ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi i¢in bkz. dell.com/training Bu
hizmet tim bdlgelerde sunulmamaktadir.

NOM Bilgisi (Yalnizca Meksika icin)

Asagidaki bilgiler, resmi Meksika standartlarina (NOM) uygun olarak bu
belgede agiklanan aygit i¢in verilmektedir:

Ithalatci: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Model numarasi: E13S Serisi
Gug kaynagi gerilimi: ~ 100-240 V CA
Frekans: 50/60 Hz
Akim tiketimi: 75-40A
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Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi

iki adet Intel® Xeon® 5500 veya 5600 serisi
islemci

Genigletme Veriyolu

Veriyolu turd

Genigletme yuvalari yikseltici kartlar
kullanarak

PCI Express Generation 2

NOT: Yapilanmaya bagh olarak, sisteminiz ylkseltici 1 veya yikseltici 2'ye sahip olabilir.

Yikseltici 1

VEYA

Yikseltici 2

Yuva 1: PCle x4, yarim uzunluk, tam yikseklik
Yuva 2: PCle x4, yarim uzunluk, tam yukseklik
Yuva 3: PCle x8, yarim uzunluk, tam yukseklik
Yuva 4: PCle x4, timlesik kart i¢in dahili yuva

NOT: Tum dort yuva, x8 konektorudur.

Yuva 1: PCle x16, tam uzunluk, tam yiikseklik
Yuva 2: PCle x4, timlesik kart icin dahili yuva

NOT: Grafik isleme Birimlerinde (GPGPU) bir
Genel Maksat Hesaplamasinin optimize edilmis
yapilandirmasi, ylkseltici 2 Gizerinde mevcuttur.

Bellek

Mimari

Bellek modll soketleri
Bellek modiili kapasiteleri
Minimum RAM
Maksimum RAM
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1066 veya 1333 MHz DDR3 tescilli veya
arabelleksiz Hata Diizeltme Kodu (ECC)
DIMM'ler

Sekiz adet 240-pin

1GB, 2GB, 4 GB veya 8 GB

Tek islemciyle 1 GB (islemci basina 1 DIMM)
64 GB (8 GB cift-ve dortlii dizey DIMM'ler)



Saructler

Sabit siirlictiler

Optik surtici

12 adete kadar 3,5 ing veya 2,5 ing, ¢alisirken

degistirilebilir SAS, SATA veya SSD
strlcdleri ile 2 adete kadar kablolu 2,5 ing
SAS suriculeri

Harici USB DVD-ROM

Konektorler

Geri

NIC iki adet RJ-45 (tiimlesik 1 GB NIC'ler igin)
Seri 9 pin, DTE, 16550 uyumlu
usB iki adet 4 pin, USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA
On
Video 15 pin VGA
USB Bir adet 4 pin, USB 2.0 uyumlu
Dahili
usB iki adet 4 pin, USB 2.0 uyumlu
Video
Video tiirii Matrox G200, BMC'de timlesik
Video bellegi 8 MB
Gig
AC guc kaynagi (guc kaynagi basina)
Watt degeri 750 W (istege bagli yedekli guc kaynag)
\oltaj 100-240 VAC, otomatik voltaj ayarl,
50-60 Hz
Is1 dagitimi 2450 BTU/saat maksimum

Sistem Baslangi¢ Kilavuzu
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Gug¢ (devami)

Maksimum bosalma akimi Tipik hat sartlari altinda ve
tlim sistem ortami igletim araliginda,
bosalma akimi 10 ms veya daha az olmak
lizere, her bir gli¢ kaynag! basina 55 A'ya

ulasabilir.

Piller

Sistem pili CR 2032 3,0 V lityum dugme pil
Fiziksel
Y ukseklik 8,67 cm (3,42 ing)
Genislik 44,52 cm (17,53 ing)
Derinlik 66,46 cm (26,17 ing)
Agirhk (maksimum yapilandirma) 29,0 kg (63,8 Ib)
Agirlik (bos durumda) 15,85 kg (34,87 Ib)
Cevre

NOT: Belirli sistem yapilandirmalarina iligkin cevresel élgtimlerle ilgili ek bilgi igin,
bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicakligi
Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50° - 95°F)
NOT: 2950 fitten fazla ytikseklikler icin,
maksimum calisma sicakligi 1°F/550 ft. diiser.
Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicakhik degisimli -
40° - 65°C (-40° - 149°F)
Bagil Nem
Calisma Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogunlasmasiz)
Depolama %5 - %95 (yogusmasiz)
Maksimum titresim
Calisma 15 dk. i¢in 5-350 Hz'de 0,26 G
Depolama 15 dk. i¢in 10-250 Hz'de 1,54 G
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Cevre (devami)

Maksimum sarsinti

Calisma

Depolama

Y tikseklik

Calisma

Depolama
Havadan Gegen Madde Diizeyi
Sinif

Calisma yoniinde 2,6 ms icin 31 G'lik pozitif z
ekseninde (sistemin her tarafinda tek darbe) tek
sarsinti darbesi

2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve
z eksenlerinde (sistemin her tarafinda

tek darbe) art arda uygulanan alti sarsinti
darbesi

-16 - 3048 m (-50 - 10.000 ft)

NOT: 2950 fitten fazla yiikseklikler igin,
maksimum calisma sicakligr 1°F/550 ft. diiser.

-16 - 10.600 m (-50 - 35.000 ft)

ISA-S71.04-1985 ile tanimlanan bicimde G2
veya daha diigik
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